O Infratron

Serie SMD-B200.40

SMD-Buchsenleiste / einreihig
Raster 2,00 mm
Bauhodhe 4,3 mm

Technische Daten

Infratron GmbH e Produktion und Vertrieb
PF 50 03 06 ¢ 80973 Miinchen

Tel 089 /158 126-0 - Fax 089 /158 126-99
e-mail: info@infratron.de - Internet: http://www.infratron.de

Kontaktmaterial:

Kontaktoberflache: Vergoldet, Verzinnt, Selective

Isolierkorper:

Phosphor Bronze

Standard: Gold flash

Sonderveredelungen auf Anfrage

Nylon 6T, UL 94V-0

Nennstrom:
Isolationswiderstan
Kontaktwiderstand:

Temperaturbereich

Durchschlagsspannung:

\Verarbeitungstemperatur:

1 AMP

5000 MQ) Min.
20mQMax.

500V fir 1 Minute

: -40°C... +105°C

230°C fiir 30 Sek. max.
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SERIE OBERFLACHE POHLZAHL 1=Typ1 Verpackung
00 = verzinnt 10=1x10 2=Typ2 TB =Tube
15 = Gold flash (max. 3- 40) T/IR = Tape&Reel
25 =0,25u
50 =0,50u M = mit Kappe
S15 = selectiv Gold flash O = ohne Kappe
S25 = selectiv 0,25

-Technische Anderungen vorbehalten-
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